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二、说明、目录、图表目录

      &ldquo;十三五&rdquo;期间，我国集成电路产业要充分发挥我国作为全球规模最大、增长

最快的市场优势，以应用为牵头，强化产业链协同创新，破除知识产权封锁，以系统厂商为

龙头，加强集成电路设计、制造、封装测试、装备和材料为整机服务的协动作用，规避国际

巨头的&ldquo;专利围剿&rdquo;统筹产业链的协同发展，走弯道超车的发展之路。  

      首先，加大整合力度，集中创新资源，提升企业竞争力。根据我国集成电路产业发展现状

，积极实施企业兼并重组，可以解决我国集成电路产业结构不合理、集中度低、企业小而分

散、同质化竞争的问题。通过兼并重组将资源聚焦于重点优势企业，从而打造具有国际竞争

力的集成电路航母企业，可以带动整个产业做大做强。

      其次，产业链联动，加快设计、制造、封测垂直整合的步伐。我国集成电路产业要形成以

应用为牵引即系统带动整机，整机带动器件的产业链协同发展格局。国产芯片、设计企业与

终端厂商联动可大幅缩减研发成本和周期，并带动其产业链条技术创新能力显著增强。

      最后，构建产学研用协同创新平台，助推科技成果转化。加快构建&ldquo;共同投入、联合

开发、相互信任、优势互补、利益共享、风险共担&rdquo;的长效合作机制，推动建立产业联

盟、行业技术研究院等产学研合作模式，整合产业技术创新资源，开展协同创新，突破制约

我国产业发展的关键重大技术，从源头上解决产业发展的瓶颈。
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（6）企业技术水平分析（7）企业核心竞争力分析（8）企业发展优劣势分析（9）企业最新

发展动向7.1.3 杭州士兰微电子股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营

情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业

新产品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析

（10）企业最新发展动向7.1.4 国民技术股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）

企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析



（6）企业新产品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业发展优劣势分析（9）企业最新

发展动向7.1.5 紫光国芯股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分

析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业新产品

动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析（10）

企业最新发展动向7.2 集成电路设计企业发展分析7.2.1 紫光股份有限公司发展分析（1）企业

发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）

企业新产品动向分析（6）企业技术水平分析（7）企业核心竞争力分析（8）企业发展优劣势

分析（9）企业最新发展动向7.2.2 深圳海思半导体有限公司（1）企业发展简况分析（2）企业

经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业营销网络分析（5）企业新产品动向（6）企

业技术水平分析（7）企业核心竞争力分析（8）企业发展优劣势分析7.2.3 中颖电子股份有限

公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）

企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业新产品动向分析（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析（10）企业最新发展动向7.3 集成电路制

造企业发展分析7.3.1 中芯国际集成电路制造有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）

企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业技术水平分析（5）企业新产品动向（6

）企业营销网络分析（7）企业发展优劣势分析（8）企业最新发展动向7.3.2 和舰科技（苏州

）有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析（5）企业核心竞争力分析（6）企业发展优劣势分析（7）企业最新

发展动向7.3.3 上海先进半导体制造股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业

经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业营销网络分析（5）企业核心竞争力分析（6

）企业发展优劣势分析（7）企业最新发展动向7.4 集成电路封装测试企业发展分析7.4.1 日月

光封装测试（上海）有限公司（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品

结构分析（4）企业技术水平分析（5）企业销售渠道分析（6）企业发展优劣势分析7.4.2 江苏

长电科技股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产

品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业新产品动向分析（7）

企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析（10）企业最新发展

动向7.4.3 苏州晶方半导体科技股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营

情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业

新产品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析

（10）企业最新发展动向7.4.4 天水华天科技股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络

分析（6）企业新产品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业



发展优劣势分析（10）企业最新发展动向7.4.5 南通富士通微电子股份有限公司发展分析（1）

企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析（6）企业新产品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞

争力分析（9）企业发展优劣势分析（10）企业最新发展动向 

第8章：集成电路行业投资战略规划与建议8.1 集成电路行业市场前景预测8.1.1 集成电路行业

市场规模预测8.1.2 集成电路行业发展趋势分析（1）集成电路行业区域发展趋势（2）集成电

路行业技术发展趋势（3）集成电路行业产品结构趋势（4）集成电路行业市场竞争趋势8.2 集

成电路行业投资前景分析8.2.1 集成电路行业发展的影响因素分析（1）有利因素（2）不利因

素8.2.2 集成电路行业进入壁垒分析（1）技术壁垒（2）人才壁垒（3）资金实力壁垒（4）产

业化壁垒（5）客户维护壁垒8.2.3 集成电路行业投资风险分析（1）政策风险（2）宏观经济风

险（3）供求风险（4）其他风险8.2.4 集成电路行业投资前景分析（1）行业发展空间较大（2

）行业政策扶持利好（3）下游应用市场增长迅速（4）行业目前投资规模偏小8.3 集成电路行

业投资机会与建议8.3.1 关于集成电路行业投资热点分析（1）集成电路设计业被看好（2）网

络通信领域依然是核心（3）智能家居等市场集成电路需求强劲（4）小型化和立体化封装技

术具有发展潜力8.3.2 关于集成电路行业投资机会分析8.3.3 关于集成电路细分市场投资建

议8.3.4 关于集成电路区域布局投资建议8.3.5 关于集成电路企业并购重组建议 
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